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產品包裝步驟說明

Step 1: 準備堅固一體成型的空箱。請確認機台與箱子的內壁及角落留有空隙，以確保機台
裝入箱後，可塞入填充物或緩衝材質。

錯誤包裝

外箱軟爛與拼接的紙箱

紙箱太小，四周無剩餘
空間可塞入緩衝包材。
(或紙箱太大，四周剩
餘空間太多)
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Step 2: 將填充物(例如:泡棉、氣泡袋)鋪在紙箱底部，且填充物可充分支撐機台的重量。

錯誤包裝

箱底無填充物

箱底填充物無法支撐機
台的重量(如紙張、塑
膠袋)
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Step 3: 請將產品用包材妥善保護。請使用氣泡袋或是緩衝材料妥善包裝，保護產品避免刮傷。
且將產品放置於箱內置中。若您的產品為一體式AIO電腦，螢幕建議以3~4公分填充物包住與固定。

錯誤包裝

產品本體未使用包材包
裝，易造成機器刮傷。

產品未放置箱內中央，
易造成機器搬運過程晃
動，造成撞傷。
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Step 4: 請務必將箱內多餘的空間用包材填滿(如: 氣泡袋/布，珍珠棉、柔軟包材..等等)，使產
品固定不會晃動。若有配件，請妥善包裝且放置箱內角落處。

錯誤包裝

箱內四周無填充物保護，
容易造成晃動及碰撞。

箱內四周填充物不足
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Step 5: 請務必將產品上方鋪滿填充物，保護機器不被壓傷。 (如: 氣泡袋/布，珍珠棉、柔軟包
材..等等)。

錯誤包裝

產品上方未填滿緩衝包
材，易造成壓傷損傷。

產品上方緩衝包材不足



產品包裝步驟說明

Step 6: 請使用寬版膠帶封箱，妥善密封紙箱頂部與底部的接縫。

錯誤包裝

未使用膠帶封箱

未妥善密封紙箱頂部/

底部接縫
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